　　　　　　　　　　　　　　申込書
参加申込　　　　　　　　　　　　　　　《 締切は 5月 15日（金）です 》

	＜氏名＞ 



	＜会社名＞


	＜所属＞                                      ＜役職＞                


	＜連絡先＞ 〒

e-mail  ：

Tel         －     －       （Ext.      ） Fax      －      －   


	＜氏名＞ 



	＜会社名＞


	＜所属＞                                      ＜役職＞                


	＜連絡先＞ 〒

e-mail  ：

Tel         －     －       （Ext.      ） Fax      －      －   


昼食・懇親会 の申込 　　 《 締切は 5月 15日（金）です 》

	
	  氏　　名　　（2名以上でも可）

	昼　食

  6月 13 日（土）
	

	懇　親　会

  6月 13日（土）
	


講演発表の申込（ご希望の方のみ記入）　《 締切は 5月 15日（金）です 》
	    講演題目


	

	著者名 及び

発表者（○印）


	

	 講演時間等の希望


	講演時間：20分〈30分，40分〉を希望 

発表形式 （ パソコン  ， OHP ）を希望 

その他の希望事項：


	   講演題目


	

	著者名 及び

発表者（○印）


	

	 講演時間等の希望


	講演時間：20分〈30分，40分〉を希望 

発表形式 （ パソコン  ， OHP ）を希望 

その他の希望事項：


　　　　　

講演概要の形式      講演概要原稿の締切は 5月 29 日（ 金 ）必着です。
（ 出来るだけ，e-mailでお送り下さい。）
A4用紙に　上マージン 20 mm， 下マージン 25 mm

左マージン 25 mm， 右マージン 20 mm
    をとり     1〜2ページ（20分講演の場合），3ページ（30分講演の場合），

4ページ（40分講演の場合）を目安にお書き下さい。

最初のページの上部に大き目の文字で

1  講演題目， ② 所属， ③ 氏名（発表者　○ 印）

A4版のまま，印刷・製本します。

    写真等鮮明さの必要な図面は電子媒体（JPEG，BMPなど）でもお送り下さい．

郵送の場合，下記の住所を宛名にお使い下さい。

	〒790-8577
愛媛県松山市文京町3番
　　　　　                    　　愛媛大学工学部機能材料工学科
　　木村　正樹　 行
	〒790-8577
愛媛県松山市文京町3番
　　　　　　                    　　愛媛大学工学部機能材料工学科

　　木村　正樹　 行



